Product datasheet f-tronic’
D1 f-tronic’

installing innovation

Cover for HW Device socket, solid

Order number: 7390057
Type: HWD1

e Deckel ermdglichen das Abdecken des kompletten Anschlussraumes der Mehrfachdose
e Bundiger abschlieRender Deckel mit dem Dosenrand

e Geeignet fir die seperate Abdeckung eines Teilbereiches der Dose, somit kann der zweite Bereich als zusatzlicher
Installationsraum genutzt werden

suitable for:

Environmental conditions

Ambient temperature (24h) 35°C
Ambient temperature 40 °C
(maximum)

Ambient temperature -25°C
(minimum)

Max. rel. humidity at 25°C 90 %
(short term)

Max. rel. humidity at 40°C 50 %
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Properties

Certificates & standards

Can be lead sealed
Colour

Free of heavy metals
Halogen-free
PVC-free
Silicone-free
Stackable

Weather-resistant

White
true
true
true
true

CE
REACH
RoHS
VDE

true

true
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